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Neues zu Bauelementen - z.B. zylindrische
Supercaps mit 8-fach hoherer Energiedichte
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Funktionalitit, Haptik und die Schnittstellen
Mensch/Elektronik verdndern das Autodesign
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Ein neues Testsystem fiir
den FR2-Frequenzbereich
unterstiitzt den Ausbau des
5G-Funknetzes und verifi-
ziert Anwendungen wie
assisted GPS (AGPS)

Fiir die Zukunft: Deutsche PCB-Hersteller
investieren trotz Pandemie-Einbruch
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Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):
Matrix-Scheinwerfer — Licht wird Kommunikator 1607



Auf Informationsreise: Baden-Wiirttembergs Ministerprésident Kretsch-
mann hatte auch Eltroplan auf der Liste seiner Unternehmensbesuche

Ein Leichtbau-Batteriegehduse aus Faserverbund spart gegeniiber Alu
40 % Gewicht ein und lasst sich kostengiinstig herstellen
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Hochste
Qualititsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fiir
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir [hre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow @VentecLaminates

venteclaminates.com
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Weihnachtlich zwiespiltige Gedanken von Armin Rahn: LEDs konnten

Strom sparen, wiirden sie sparsam wie Gliihbirnen eingesetzt
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Tel. +49 30 340 60 30 50 1602
info@fed.de, www.fed.de J

The E uropean
Electronics Assacla(mn

EIPC - Der Europaische
Elektronik-Verband

Tel. +31 46 4264258 1612
WWW.€ipc.org
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Die Elektroindustrie
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Die Elektroindustrie

Fachverband Electronic
Components and Systems

Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org
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and Electronic Systems

Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

Titelbild

Die NCAB Group ist ein integrierter Leiterplattenhersteller,
der 1993 in Stockholm, Schweden, gegriindet wurde. Ne-
ben dem schwedischen Hauptsitz, besitzt die NCAB Group
weitere weltweite Standorte, darunter auch drei in Deutsch-
land. Diese befinden sich in Miinchen, Pforzheim und
Kirchlengern. Die NCAB Group tibernimmt die vollkommene
Verantwortung fiir den gesamten Lieferprozess und setzt
dabei sowohl bei den Kunden vor Ort als auch bei seinen
streng auditierten Partner-Fabriken in Asien an. Die Mission
des Unternehmens ist es, Leiterplatten piinktlich, fehlerfrei
und nachhaltig zu den geringstmdglichen Gesamtkosten zu
produzieren.

NCAB Group Germany GmbH, Elsenheimer Strae 7
80687 Miinchen, Tel.: +49 (0)89 15001664 0;
germany@ncabgroup.com, www.ncabgroup.com/de/

INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS

AND PACKAGING SOCIETY -
Deutschland e. V.

N Tel. +49 3677 69-3381

martin.schneider-ramelow@imaps.de

www.imaps.de
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Forschungsvereinigung
Raumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e. V.

Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de
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DVS - Deutscher Verband
flr SchweiBen und

Y& ..., verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0
romina.krieg@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de
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